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Innovative Medizinelektronik migriert zu immer kleineren
Formfaktoren, zudem muf sie hochste Sicherheitskriterien
erfiillen — ein hoch spezialisierter Schweizer Elektronik-
Dienstleister schafft das

Ein WLAN-fihiger, flexibler Multi-Channel-
Datenlogger zeichnet Messdaten auf
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Flexible, zuverlissige
Supply-Chain-Losungen
qualitativ hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Bessere Ansitze zur Implementierung einer automatisierten Prozess- NN
kontrolle beim Dickdraht-Bonden in der Leistungselektronik ermittelt
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unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.
Unser globales Vertriebsnetz versetzt uns in

die Lage, Kunden in allen Regionen der Welt zu
beliefern.
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Titelbild

Lotdrahte gibt es viele am Markt. Die Serie der TRILENCE-
L6tdrahte wurde speziell fiir anspruchsvolle Lotaufgaben
im Bereich des maschinellen Lotens entwickelt.

Diese drei Schwerpunkte zeichnen die Produkte der
TRILENCE-Serie aus.

o stark verringertes Spritzen
o sehr gute Benetzung
o sehr helle Riicksténde

Weitere Informationen unter: www.stannol.de
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